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竞争格局
中国印制电路板行业竞争格局
较为分散，寡头格局暂未形…

数据图表

摘要 印制电路板是使各种电子元器组件通过电路进行连接，起到导通和传输的作用，是电子产品的关键电子互连件。

印制电路板的生产制造过程涉及多种化学和电化学反应过程，生产材料中包含铜、镍金、银等重金属，存在一定

的环保风险。环保法规对印制电路板行业面临的环保问题提出了规范性要求，保障印制电路板产业的可持续发

展，同时对于行业新进者具有较高的环保壁垒。印制电路板产业链上游的价格传导能力较强，原材料价格的波动

会传导至印制电路板的生产成本，中游企业为降低原材料成本、保障原材料供应，主动布局产业链上游，由于下

游应用领域众多，因此印制电路板行业市场规模受单一领域影响较小，另外，产业链下游客户对印制电路板供应

商认证通常需要经过较长时间，进入客户认证体系后较难被替代，客户粘性较强。中国印制电路板行业竞争格局

较为分散，寡头格局暂未形成，未来受环保政策和原材料价格变动的影响，中小企业将加速出清，印制电路板行

业将步入产业整合阶段，行业市场集中度将得到提升。随着云计算、大数据、人工智能等新技术新应用不断涌现

和发展，通信代际更迭、数据流量爆发式增长，汽车电子、消费电子等行业的蓬勃发展，预计未来中国印制电路

板行业规模整体呈稳定增长态势，2022年中国印制电路板市场规模为2,859.9亿元，2027年市场规模有望达

3,812.2亿元。

印制电路板（PCB）行业定义[1]
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印制电路板（Printed Circuit Board，简称“PCB”）又称印刷线路板，印制电路板是指在通用基材上按预

定设计形成点间连接及印制元件的印制板，其主要功能是使各种电子元器组件通过电路进行连接，起到导通和传

输的作用，是电子产品的关键电子互连件。几乎每种电子设备都离不开印制电路板，印制电路板不仅为电子元器

件提供电气连接、各种电子元器件固定装配的机械支撑、实现其间的布线和电气连接或电绝缘、提供所要求的电

气特性，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等业务功能。印制电路板

的品质直接影响电子产品的稳定性和使用寿命，并且影响系统产品整体竞争力。作为电子终端设备不可或缺的组

件，印制电路板产业的发展水平在一定程度可体现国家或地区电子信息产业发展的速度与技术水准。

[1] 1：深南电路招股书，广合…

按导电图形层数分类

印制电路板（PCB）行业分类[2]

印制电路板有多种分类方式，根据导电图形层数，印制电路板可分为单面板、双面板、多层板和新型多层

板；根据板材材质，印制电路板可分为刚性板、挠性板、刚挠结合板；根据产品结构，印制电路板可分为厚铜

板、高频板、高速板、金属基板和其他产品结构印制电路板。



2023/8/2 16:35 头豹科技创新网

https://www.leadleo.com/wiki/brief?id=649e0cb5f63530c930eef61e&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4ODA3OTU0MTQ0OA== 3/22

印制电路板
（PCB）分

类

单面板

单面板是最基本的印制电路板，零件集中在其中一面，
导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面，
所以称为单面板，主要应用于较为早期的电路和简单的
电子产品。

双面板 

双面板是在双面覆铜板的正反两面印刷导电图形的印制
电路板，由于两面都有导电图形，一般采用金属化孔使
两面的导电图形相互连通，此类PCB可以通过金属孔使
布线绕到另一面而相互交错，因此可以用到较复杂的电
路上。

多层板

多层板是具有3层或更多层导电图形的印制电路板，内
层是由导电图形与绝缘半固化片叠合压制而成，外层为
铜箔，经压制成为一个整体。为了将夹在绝缘基板中间
的印刷导线引出，多层板上的导孔需经金属化孔处理，
使之与夹在绝缘基板中的印刷导线连接。多层板导电图
形的制作以感光法为主，层数通常为偶数，并且包含最
外侧的两层。

新型多层板

随着电子产品的轻、薄、短、小化发展日益明显，多层
板也逐渐向高层化、高精度、高密度等方向发展，并且
出现了各种特殊的新型多层板，如HDI板、IC封装基板
等。HDI板是高密度互连(High Density
Interconnect)印制电路板的简称，也称微孔板或积层
板。HDI是印制电路板技术的一种，可实现高密度布
线，常用于制作高精密度电路板。HDI板一般采用积层
法制造，采用激光打孔技术对积层进行打孔导通，使整
块印制电路板形成了以埋、盲孔为主要导通方式的层间
连接。相较于传统多层印制板，HDI板可实现印制电路
板高密度化、精细导线化、微小孔径化等特性。HDI板
主要用于高密度需求的消费电子、汽车电子等领域，例
如手机、笔记本电脑、自动驾驶传感器等，其中智能手
机为HDI板的最大应用领域。目前通信产品、网络产
品、服务器产品、汽车产品甚至航空航天产品都有用到
HDI技术。封装基板指IC(Integrated Circuit，集成
电路)封装载板，直接用于搭载芯片，可为芯片提供电
连接、保护、支撑、散热、组装等功效，以实现多引脚
化，达到缩小封装产品体积、改善电性能及散热性、超
高密度或多芯片模块化的目的。封装基板属于交叉学科
的技术，涉及电子、物理、化工等知识。封装基板用于
半导体芯片封装，存储用的存储芯片、传感用的微机电
系统、射频识别用的射频模块、处理器芯片等器件也均
要使用封装基板。
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按板材的材质分类

按产品结构分类

印制电路板
（PCB）分

类

刚性板

刚性板由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制成，
具有抗弯能力，可以为附着其上的电子元件提供一定的
支撑。刚性基材包括玻纤布基板、纸基板、复合基板、
陶瓷基板、金属基板、热塑性基板等。刚性板广泛应用
于计算机及网络设备、通信设备、工业控制、消费电子
和汽车电子等行业。

挠性板

挠性板指用柔性的绝缘基材制成的印制电路板。挠性板
可以自由弯曲、卷绕、折叠，可依照空间布局要求任意
安排，并在三维空间任意移动和伸缩，从而达到元器件
装配和导线连接一体化。挠性板广泛用于智能手机、笔
记本电脑、平板电脑及其他便携式电子设备等领域。

刚挠结合板

刚挠结合板指在一块印制电路板上包含一个或多个刚性
区和挠性区，将薄层状的挠性印制电路板底层和刚性印
制电路板底层结合层压而成。刚挠结合板的优点是既可
以提供刚性板的支撑作用，又具有挠性板的弯曲特性，
能够满足三维组装需求。刚挠结合板广泛应用于先进医
疗电子设备、便携摄像机和折叠式计算机设备等领域。
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印制电路板
（PCB）分

类

厚铜板

厚铜板是指任何一层铜厚为3oz及以上的印制电路板。
厚铜板可以承载大电流和高电压，同时具有良好的散热
性能，厚铜板由于线路铜厚较厚，对压合层间粘结剂填
胶、钻孔、电镀等工艺要求很高。厚铜板广泛用于工业
电源、医疗设备电源、军工电源、发动机设备等。

高频板

高频板（High-frequency PCB）又可称为高频通讯
电路板、射频电路板等，是指使用特殊的低介电常数、
低介质损耗材料生产出来的印制电路板，具有较高的电
磁频率。高频板对信号完整性要求较高，材料加工难度
较大，具体体现在对图形精度、层间对准度和阻抗控制
方面要求更为严格，因而价格较高。高频板主要用于通
信基站、微波通信、卫星通信和雷达等领域。

高速板

高速板是由低介质损耗的高速材料压制而成的印制电路
板，主要承担芯片组间与芯片组与外设间高速电路信号
的数据传输、处理与计算，以实现芯片的运算及信号处
理功能。高速板对精细线路加工及特性阻抗控制技术及
插入损耗控制要求较高。主要用于通信和服务器、存储
器、交换机等领域。

金属基板

金属基板是由金属基材、绝缘介质层和电路层三部分构
成的复合印制电路板。金属基板具有散热性好、机械加
工性能佳等特点，主要应用于发热量较大的电子系统
中，例如LED液晶显示、LED照明灯、车灯等。

其他产品结构
印制电路板

除厚铜板、高频板、高速板、金属基板以外还有碳膜印
制板、表面安装印制板等其他产品结构印制电路板。

[2] 1：广合科技招股书，生益…

印制电路板（PCB）行业特征[3]

环保法规对印制电路板行业面临的环保问题提出了规范性要求，保障印制电路板产业的可持续发展，同时对

于行业新进者形成较高的环保壁垒；印制电路板制造属于技术密集型行业，制造工艺复杂，技术壁垒较高；印制

电路板行业产品具有生产流程长、工序多、定制化程度高等特点，要构建一个完整、准确和高效运转的生产管理

体系需要长期实践的积累，行业管理能力壁垒较高。
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1 环保壁垒较高

环保法规对印制电路板行业面临的环保问题提出了规范性要求，保障印制电路板产业的可持续发展，同时
对于行业新进者形成较高的环保壁垒。

印制电路板的生产制造过程涉及多种化学和电化学反应过程，生产材料中包含铜、镍金、银等重金属，存

在一定的环保风险。近年来，全球环保力度在不断增强，国内外均颁布有环保方面的法规。国际上有欧盟

颁布的《关于电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》（ROHS）、《报废电子电气设备指令》

（WEEE）、《包装和包装废物指令》、《关于限制全氟辛烷磺酸销售及使用的指令》和REACH

（Registration，Evaluation and Authorization of Chemicals，化学品注册、评估、许可和限制）法规

等；针对国内环保问题，中国政府发布了《中华人民共和国清洁生产促进法》、《电器电子产品有害物质

限制使用管理办法》、《清洁生产标准—印制电路板制造业》等一系列法律法规。这些规定对印制电路板

行业面临的环保问题提出了规范性要求，保障印制电路板产业的可持续发展，具有废物管理、环境监测能

力，达到清洁生产标准的企业才可在该行业持续发展，对于行业新进者形成较高的环保壁垒。

2 技术壁垒较高

印制电路板制造属于技术密集型行业，制造工艺复杂，技术壁垒较高。

印制电路板是一个市场细分复杂的行业，产品种类亦十分繁杂，包括单双面板、多层板、柔性板、HDI板

和封装基板等。各类PCB产品虽具有一些共同的基本工艺，但不同的PCB产品对基板厚度和材质、线宽、

孔径和线距等技术要求、设计结构等要求均有所不同，对PCB制造企业的技术和工艺水平提出较高要求。

从PCB生产流程来看，从产品开料到包装入库，需要经历数十道工序，同时需要融合材料、机械、计算

机、电子、光学、化学等多学科的工艺技术。PCB企业的工艺技术水平不仅取决于企业生产设备的配置，

更来源于企业在生产过程中不断积累的经验，行业新进者将面临较高的技术障碍。

3 管理能力壁垒较高

印制电路板行业产品具有生产流程长、工序多、定制化程度高等特点，要构建一个完整、准确和高效运转
的生产管理体系需要长期实践的积累，行业管理能力壁垒较高。

印制电路板行业产品具有产品种类繁杂、生产流程长、工序多、定制化程度高、原材料品种多等特点，为

保障企业自身的正常运行，企业必须具备较强的管理能力。良好的管理能力能可有效保障产品的品质稳定

以及交货及时，同时还能有效地控制生产成本，提高企业的核心竞争力。对于新进入者，要构建一个完

整、准确和高效运转的生产管理体系需要长期实践的积累，从而形成行业的管理能力壁垒。

[3] 1：广合科技招股书
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印制电路板（PCB）发展历程[4]

中国印制电路板行业发展迄今主要经历了萌芽期、启动期和高速发展期三个阶段。在1956年至1979年的萌

芽期，1956年，中国开始PCB研制工作，随后开始批量生产单面印制电路板，小批量生产双面PCB板并开始研制

多层PCB板，由于受历史条件限制，印制电路板技术发展较为缓慢，整个PCB行业生产技术水平落后于国外先进

水平。在1980年至2001年的启动期，中国从国外引进先进水平的印制电路板生产线，印制电路板的生产技术水

平得到有效提高，随后中国香港和台湾地区以及日本等外国印制板生产厂商来中国设厂，中国印制板产量和技术

突飞猛进。在2002年至2023年的高速发展期，中国超越美国、取代日本，成为全球产值最大的PCB生产基地和

技术发展最活跃的国家。2019年全球PCB行业产值约为613.4亿美元，其中中国PCB产值规模达329亿美元，

2021年中国大陆PCB产值占全球PCB总产值的比例达54.6%。

萌芽期 1956~1979

1956年，中国开始PCB研制工作。1960年至1969年，中国开始批量生产单面印制电路板，小批量生

产双面PCB板并开始研制多层PCB板。由于受当时历史条件的限制，印制电路板技术发展较为缓慢，

使得整个生产技术落后于国外先进水平。

该时期为PCB行业的萌芽期，1956年中国开始PCB研制工作，随后开始批量生产单面印制电路板，小

批量生产双面PCB板并开始研制多层PCB板，该时期整个PCB行业生产技术水平较为落后。

启动期 1980~2001

1980年至1989年，中国从国外引进先进水平的单面PCB板、双面PCB板、多层印制电路板生产线，

提高了中国印制电路板的生产技术水平。另外，技术相对发达的香港地区在一定程度上提供了资金和

技术支持，与内地合力培育中国PCB生产力。1990年至1999年，中国香港和台湾地区以及日本等外

国印制板生产厂商纷纷来中国合资和独资设厂，使中国印制板产量和技术突飞猛进。

该时期为PCB行业的启动期，中国从国外引进先进水平的印制电路板生产线，印制电路板的生产技术

水平得到有效提高，随后中国香港和台湾地区以及日本等外国印制板生产厂商来中国设厂，中国印制

板产量和技术突飞猛进。

高速发展期 2002~2023

2002年，中国成为全球第三大PCB产出国。2003年，中国PCB产值和进出口额均超过60亿美元，首

度超越美国，成为世界第二大PCB产出国，产值的比例也由2000年的8.54%提升至15.30%。2006年

中国取代日本，成为全球产值最大的PCB生产基地和技术发展最活跃的国家。2008年至2016年，中

国PCB行业产值从150.4亿美元增长至271.2亿美元，年复合增长率高达7.65%，远高于全球整体复合



2023/8/2 16:35 头豹科技创新网

https://www.leadleo.com/wiki/brief?id=649e0cb5f63530c930eef61e&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4ODA3OTU0MTQ0OA== 8/22

增速的1.47%。2019年全球PCB行业产值约为613.4亿美元，其中中国PCB产值规模达329亿美元，

2021年中国大陆PCB产值占全球PCB总产值的比例达54.6%。

该时期为PCB行业的高速发展期，中国超越美国、取代日本，成为全球产值最大的PCB生产基地和技

术发展最活跃的国家。2019年全球PCB行业产值约为613.4亿美元，其中中国PCB产值规模达329亿

美元，2021年中国大陆PCB产值占全球PCB总产值的比例达54.6%。

[4] 1：https://www.eet-c… 2：广合科技招股书

产业链上游

原材料供应

印制电路板（PCB）产业链分析[5]

印制电路板产业链上游为原材料供应，原材料供应代表性参与方有南亚新材、生益科技、华正新材等。产业

链中游为印制电路板生产制造，代表性参与方有深南电路、沪电股份、超声电子等。产业链下游为印制电路板应

用领域，代表性参与方有华为、浪潮、中兴等。

印制电路板产业链上游的价格传导能力较强，原材料成本占比约50%-60%，原材料中成本占比较大的有覆

铜板，商品半固化片，铜箔、铜球等铜制品，成本占比分别为40%、20%、10%，上游原材料的供应情况和价格

水平对PCB企业的生产成本和经营业绩产生较大影响。覆铜板是由铜箔、电子布等绝缘介质层压合而成，是PCB

最主要的原材料，覆铜板原材料电子布上游可延伸至高岭土、石灰石、硼钙石、浸润剂等矿物原材料；另外，

PCB生产使用的铜箔和铜球的主要原料也是大宗商品铜，因此，通过链条的传导效应，铜价以及矿物资源价格的

波动会传导至印制电路板的生产成本。中游企业为降低原材料成本、保障原材料供应，主动布局产业链上游，由

于覆铜板、铜箔的行业集中度较高且不断向龙头集聚，故对下游议价能力强，通过产业链发展，PCB企业能够有

效把控各生产环节的成本，提升效益。例如，超华科技具备提供包括铜箔、商品半固化片、覆铜板、单面印制电

路板、多层印制电路板、钻孔及压合加工在内的全产业链产品线的生产和服务能力。依托全产业链覆盖优势，不

仅可以有效把控各生产环节的成本，还可以在客户试样前可直接利用公司现有PCB产线进行试产，测试产品的各

项性能指标，确保各产品的高合格率、良品率，提升客户使用效率，降低客户成本，从而锁定长期稳定的客户群

体。由于下游应用领域众多，因此印制电路板行业市场规模受单一领域影响较小，另外，产业链下游客户对PCB

供应商认证通常需要经过较长时间，进入客户认证体系后较难被替代，客户粘性较强。例如，生益电子与下游客

户华为技术有限公司、深圳市中兴康讯电子有限公司已保持二十多年的长期合作关系，与其他下游客户也均已保

持超过五年的合作关系。

上

生产制造端

https://www.eet-china.com/mp/a58639.html
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南亚新材料科技股份有限公司 金安国纪集团股份有限公司 中国石油化工集团有限公司

查看全部

产业链中游

印制电路板生产制造

深南电路股份有限公司 沪士电子股份有限公司 广东超华科技股份有限公司

查看全部

上游厂商

产业链上游说明

产业链上游为原材料供应。印制电路板原材料主要包括覆铜板、商品半固化片、铜球、铜箔、金盐、

干膜等，原材料在印制电路板生产成本中占比较高，占PCB生产成本约50%-60%，2021年，广合科

技生产PCB所用原材料成本为106,396.9万元，占PCB生产成本的63.9%。目前中国PCB上游原材料产

业发展成熟，供应充足、竞争较为充分，相应配套服务能够满足PCB行业的发展需求。例如广合科技

近年来主要原材料境内采购占比均超99%。覆铜板是印制电路的核心原材料，覆铜板占PCB原材料成

本的40%左右。2021年，广合科技生产PCB所用覆铜板成本为66,075.4万元，占PCB原材料成本的

47.3%。覆铜板与PCB的品质、性能关系密切，其供应水平和生产技术对PCB的制造有显著影响。在

覆铜板的原材料中，铜箔在覆铜板原材料成本中占比较高，占比在40%左右，而铜箔、铜球等铜制品

也是生产印制电路板的重要材料，占PCB原材料成本的10%左右，因此铜价对印制电路板原材料价格

的影响较大，铜价的走高会提高企业的生产成本，影响企业利润。2021年，广合科技生产PCB所用铜

箔、铜球成本为12,815.3万元，占PCB原材料成本的9.2%。2021年，受大宗商品铜价大幅上涨以及

市场供求关系的影响，PCB主要原材料覆铜板、铜球、铜箔等采购均价分别上涨26%、38%和

47.1%，原材料价格涨幅较大，导致广合科技2021年整体毛利有所下降，2021年广合科技毛利为

30,618.8万元，毛利率为15.5%，毛利率较2020年下降27.5%。商品半固化片是印制电路板的第二大

重要原材料，商品半固化片占PCB原材料成本的20%左右。2021年，广合科技生产PCB所用商品半固

化片成本为27,586.9万元，占PCB原材料成本的19.7%。商品半固化片主要用于多层印制电路板，作

为多层印制电路板层与层之间的粘结和绝缘材料。

中

品牌端

中游厂商

产业链中游说明
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产业链下游

应用领域

浪潮电子信息产业股份有限公司 华为技术有限公司 三星（中国）投资有限公司

查看全部

产业链中游为印制电路板生产制造。印制电路板企业通常采用“以销定产”模式，避免库存积压，确

保生产利润。由于PCB下游应用领域不同，下游企业通常对于印制电路板有各自独特要求，PCB企业

根据下游客户的应用需求，进行PCB产品研发，根据客户订单的产品规格、质量和数量组织生产，确

保高效高质产出产品，从而与客户建立长期稳定的合作关系。中国PCB市场规模在全球PCB市场规模

中占比较高，受益于全球PCB产能向中国转移以及下游电子终端产品制造业蓬勃发展的影响，中国大

陆PCB行业整体呈现较快的发展速度，2022年全球PCB产业总产值为817.4亿美元，中国大陆PCB产

值占全球PCB总产值的比例约52%。多层板市场规模占比较高，封装基板市场规模增速较快。2021

年，中国多层板市场规模占比达49%，广合科技2022年1-6月，四、六层板营业收入占比达21.6%，

八层及以上板营业收入占比达74.9%。2022年全球单、双面板产值较2021年减少7.4%，多层板产值

减少3.9%，HDI板产值增加0.4%，封装基板产值增加20.9%，挠性线路板产值减少1.5%。未来在通

讯、消费电子等行业的驱动下，预计封装基板、HDI板、18层及以上的高多层板、8-16层的高多层板

仍将保持相对较高的增速。

下

渠道端及终端客户

渠道端

产业链下游说明

产业链下游为印制电路板的应用领域。印制电路板应用领域广泛，主要包括通讯、计算机、消费电

子、汽车电子、服务器、工业控制、军事航空、医疗器械等。通讯领域用PCB占比较高，2021年全

球通讯领域用PCB占比达32%，其次是计算机领域，计算机领域用PCB占比为24%，消费电子、汽车

电子、服务器用PCB占比分别为15%、11%、10%，2021年全球服务器用PCB的产值为78亿美元。

主要应用行业存量市场规模的稳定增长为PCB行业发展提供了基础，同时，通讯、计算机等行业的技

术革新也为PCB行业带来了增量应用市场的快速发展，智能家电、5G通信、无人驾驶等技术的变革都

将成为PCB市场发展新的驱动力。此外，全球人工智能、工业4.0、物联网等新兴产业的兴起为PCB产

品提供了更加广阔的应用平台。PCB传统应用行业的稳定增长和技术革新，以及新兴产业发展带来新

机遇为PCB市场发展提供了重要保障。
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[5] 1：http://www.cninfo.… 2：http://www.cninfo.… 3：http://www.cninfo.… 4：http://www.cpca.o…

5：http://www.cninfo.… 6：广合科技招股书，生益…

中国大陆印制电路板行业市场规模
崇达技术2019、2020、2021、2022年报

中国大陆印制电路板行业市场规模=全球印制电路板市场规模*中国在全球印制电路板市场规模中的占比

印制电路板（PCB）行业规模[6]

中国印制电路板行业规模整体呈稳步增长态势。2022年中国印制电路板市场规模为2,859.9亿元，2027年市

场规模有望达3,812.2亿元，2022年至2027年市场规模年均复合增长率为5.9%。

印制电路板行业规模的变动主要受政策影响与下游行业发展状况的影响。电子信息产业是中国重点发展的战

略性、基础性和先导性支柱产业，PCB行业则是电子信息产业中活跃且不可或缺的重要组成部分。近年来，中国

致力于实现国民经济和社会的信息化发展，电子信息制造业规模持续快速增长，工业和信息化部、国家发展改革

委等部门发布多项政策支持PCB行业的发展，为PCB行业提供广阔的发展空间，助力PCB行业全面转型升级。根

据工信部、中国电子电路行业协会发布的中国电子信息制造业综合发展指数，近三年中国发展指数快速提升，呈

现加速增长态势，其中研发创新、企业和产品竞争力指标表现突出。下游行业的快速发展是PCB产业增长的驱动

力。（1）基于消费电子产品制造技术的迭代发展以及移动互联网应用的普及，以VR/AR、可穿戴设备、智能家

居为代表的全球消费电子市场规模快速增长，消费者群体持续扩大，2021年全球消费电子产值达3,660亿美元。

（2）通信设备主要指用于有线或无线网络传输的通信基础设施，包括通信基站、路由器、交换机、骨干网传输

设备、微波传输设备、光纤到户设备等，2021年全球通信设备（不含手机终端）产值达2,210亿美元。（3）在

互联网、娱乐、节能、安全四大趋势的驱动下，汽车电子化水平日益提高，中高档轿车中汽车电子成本占比达

http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&orgId=nssc1000615&stockCode=688183&announcementId=1216233346&announcementTime=2023-03-28
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023139&stockCode=002815&announcementId=1216441981&announcementTime=2023-04-18
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900033854&stockCode=002913&announcementId=1216693764&announcementTime=2023-04-29
http://www.cpca.org.cn/show_news.aspx?News_Id=6360&CateId=141
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900007947&announcementId=1216653045&announcementTime=2023-04-28


2023/8/2 16:35 头豹科技创新网

https://www.leadleo.com/wiki/brief?id=649e0cb5f63530c930eef61e&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4ODA3OTU0MTQ0OA== 12/22

28%，新能源汽车中汽车电子成本占比高达47%，消费者对于安全类车身电子产品和信息娱乐类产品的认可度不

断提高，直接带动汽车电子市场的整体发展，2021年全球汽车电子产值达2,400亿美元。云计算、大数据、人工

智能、物联网等新技术新应用不断涌现和发展，通信代际更迭、数据流量爆发式增长，汽车电子、消费电子等行

业的蓬勃发展，为印制电路板带来巨大的市场需求和机遇，推动了印制电路板行业的快速发展和规模扩张。据统

计，中国大陆印制电路板的全球市场占有率从2000年的8.1%上升至2021年的54.6%；2022年规模以上电子信息

制造业增加值同比增长7.6%，2022年电子信息制造业固定资产投资同比增长18.8%。2021年全球PCB主要下游

行业通讯、计算机、消费电子行业市场规模分别为255.6亿美元、191亿美元、118.6亿美元。

预计未来五年印制电路板行业规模将保持持续稳定增长。一方面，在5G网络建设过程中，通信基站、路由

器、交换机、骨干网传输设备等通信设备对PCB的需求增加，5G通信技术的演进将促使通信设施的换代和重

建。根据工信部数据，截至2019年底中国共建成4G基站544万个，4G广覆盖阶段基本结束。由于5G频率更高，

基站的信号覆盖范围比4G基站覆盖范围更小，因此建设密度更大，5G宏基站数量将超过600万个，并将建设大

量配套的小基站。同时，5G基站结构的变化致使单个宏基站对于PCB的需求量将比4G基站大幅增加。5G通信设

备信息互联的复杂度快速提升，配套的PCB也将向高速大容量的方向发展，在频率、速率、层数、尺寸以及光电

集成上提出更新的要求，5G设备尺寸变化不大的前提下要求数据转发处理能力大幅增强，将带动高速多层PCB需

求大幅提升。根据中国信通院估算，5G在2025年和2030年的直接产出分别为3.3万亿元和6.3万亿元，2020年至

2030年十年的年均复合增速可达29%。另一方面，随着新能源行业的发展，电动汽车普及率提高、电动车逐渐

替代燃油车、汽车电子化程度加深、先进驾驶辅助系统（ADAS）的渗透率提高以及自动驾驶技术和车联网的不

断发展，汽车不仅对PCB用量大幅提升，对高端PCB的需求也在迅速增长。普通汽车印制电路板用量约1平

米-1.5平米，豪华车车用印制电路板约2.5平米-3平米，而新能源汽车单体管理单元的印制电路板用量就高达3平

米-5平米，再加上其他电子化系统，全车印制电路板用量约5平米-8平米，单台新能源车的印制电路板需求量是

普通汽车的5倍，据统计，2022年新能源汽车销量达688.7万辆，新能源汽车的应用扩张将促进印制电路板需求

的快速增长。

[6] 1：http://www.cninfo.… 2：http://www.cninfo.… 3：http://www.cninfo.… 4：http://www.cninfo.…

5：http://www.pbc.go… 6：https://www.gtet.c… 7：https://www.irs.go… 8：崇达技术年报，IRS，生…

印制电路板（PCB）政策梳理[7]

政策名称

《产业结构调整指导目录（2019

年本）》

颁布主体

国家发展改革委

生效日期

2019-10

影响

7

政策内容
将新型电子元器件(片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及

传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等)制造列为信息产业行业鼓励类项目。

http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023139&stockCode=002815&announcementId=1207683303&announcementTime=2020-04-30
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023139&stockCode=002815&announcementId=1212942029&announcementTime=2022-04-16
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023139&stockCode=002815&announcementId=1209676585&announcementTime=2021-04-13
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023139&stockCode=002815&announcementId=1216441981&announcementTime=2023-04-18
http://www.pbc.gov.cn/rmyh/108976/109428/index.html
https://www.gtet.cn/54/shownews.php?id=179
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/yearly-average-currency-exchange-rates
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政策解读
政策鼓励新型电子元器件、高密度印刷电路板的发展制造。该政策有利于增加市场对印制电路板的需求，

为印制电路板企业提供巨大市场机遇。

政策性质 指导性政策

政策名称

《基础电子元器件产业发展行动计

划（2021-2023年）》

颁布主体

工业和信息化部

生效日期

2021-01

影响

8

政策内容
攻克关键核心技术，重点发展高频高速、低损耗、小型化的光电连接器，高频高速、高层高密度印制电路

板、集成电路封装基板、特种印制电路板。

政策解读
该政策有助于推动印制电路板行业加快技术研发和产业升级，更好地满足市场需求，提供高质量的产品和

解决方案。

政策性质 指导性政策

政策名称

《“十四五”信息化和工业化深度

融合发展规划》

颁布主体

工业和信息化部

生效日期

2021-11

影响

7

政策内容
提升关键核心技术支撑能力，开展人工智能、区块链、数字孪生等前沿关键技术攻关，突破核心电子元器

件、基础软件等核心技术瓶颈，加快数字产业化进程。

政策解读
突破核心电子元器件和基础软件等关键技术瓶颈，将推动印制电路板行业实现技术突破和创新，提升产品

的性能、可靠性和竞争力。

政策性质 指导性政策

政策名称

《“十四五”数字经济发展规划》

颁布主体

国务院

生效日期

2022-01

影响

7

政策内容
提升核心产业竞争力，着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强

化关键产品自给保障能力。
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政策解读 提升核心电子元器件的供给水平、强化关键产品自给保障能力有助于印制电路板制造商增强产品自给能

力，更好地满足市场需求，并减少对进口和外部供应的依赖。

政策性质 指导性政策

政策名称

《鼓励外商投资产业目录（2022

年版）》

颁布主体

国家发展改革委、商务部

生效日期

2022-10

影响

8

政策内容
将高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板、高密度高细线路（线宽/线

距≤0.05mm）柔性电路板列入鼓励外商投资产业目录。

政策解读
该政策有助于推动印制电路板市场需求增长，利于企业扩大销售规模和市场份额。企业可以充分利用政策

导向，加强产品研发和创新，实现可持续增长。

政策性质 鼓励性政策

[7] 1：https://www.gov.c… 2：https://www.gov.c… 3：https://www.gov.c… 4：https://www.gov.c…

5：https://www.gov.c… 6：中国政府网

印制电路板（PCB）竞争格局[8]

中国印制电路板行业竞争格局较为分散，寡头格局暂未形成。从盈利能力看，深南电路、沪电股份PCB毛利

率在25%以上，属于第一梯队；崇达技术、超声电子、生益电子、东山精密、鹏鼎控股PCB毛利率在20%-25%

之间，属于第二梯队；方正科技、景旺电子和奥士康PCB毛利率在20%以下，属于第三梯队。

印制电路板应用领域广泛，涵盖了通信设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗、航空航天等领域；同

时，中国印制电路板行业经过多年发展，市场参与者众多、行业竞争激烈，且不同企业产品侧重应用领域不同，

行业竞争格局较为分散，寡头格局暂未形成。目前，中国PCB市场的竞争更多体现在各企业是否具备满足客户要

求的定制能力、高端产品研发能力、高效批量生产能力等方面。印制电路板应用领域广泛，不同领域所使用的印

制电路板种类不同，且多数客户对于印制电路板有各自独特要求，具备满足客户各种要求能力的印制电路板企业

将有更广阔的市场空间。例如，深南电路具备提供样品，可中小批量、大批量生产的综合制造能力，通过开展方

案设计、制造、电子装联、微组装和测试等全价值链服务，为客户提供专业高效的一站式综合解决方案，满足客

户不同PCB定制需求。产业链下游通讯设备、汽车电子、航空航天等领域的快速高质量发展，对印制电路板行业

产品质量和性能提出了更高要求，企业需改进现有技术、持续创新研发才能有效应对市场变化，实现可持续发

展。2022年，沪电股份研发投入约4.7亿元，先后取得5项发明专利、15项实用新型专利，成功开发多款新产品

https://www.gov.cn/zhengce/2021-11/30/content_5713262.htm
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/01/content_5655208.htm
https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-01/12/content_5667817.htm
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-01/29/content_5583555.htm
https://www.gov.cn/zhengce/2022-11/29/content_5730383.htm
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并导入量产，例如“高纵横比深微孔技术能力开发项目”，该技术可匹配路由器、交换机对高密度、大电流、高

通流的PCB技术要求。2022年，崇达技术为顺应高技术PCB产品的市场发展趋势，投入3亿元研发费用，完成了

电路板信号完整性技术、高精度阻抗控制技术、多种表面处理印制电路板等多项技术开发工作。截止2022年，

崇达技术拥有有效专利数量302项，其中有效发明专利265项、实用新型专利37项；拥有计算机软件著作权27

项，2022年新增专利申请42项，其中新增发明专利申请37项、新增实用新型专利申请5项。高效批量生产能力意

味着企业可以快速生产产品，进而销售产品满足市场需求，利于企业抢占更多市场份额。客户订单包括样品订

单、快件小批量订单、加急大批量订单、标准交期订单等多种不同订单，沪电股份建立了独立的快件生产线，以

简化生产周期，并设置了独立应对紧急订单的生产指挥系统，能够及时响应客户需求。2022年，沪电股份PCB生

产量同比增加5.4%，销售量同比增加12.4%，PCB毛利率达31.7%，PCB营业收入同比增加12.4%。2022年，东

山精密PCB生产量达3,478,056.2平方米，同比增加5%，PCB销售量达3,480,443.0平方米，同比增加4.5%，产

销率达100.1%，PCB毛利率达21%，PCB营业收入同比增加6.5%。

印制电路板原材料价格波动较大且较为频繁，其采购成本易受铜、黄金等大宗商品价格，市场供需关系等因

素影响，尤其在价格持续上涨时会使中小企业难以应对，PCB中小企业由于对下游议价能力较弱，难以通过产品

涨价消化上游成本；同时环保政策日趋严格，环保政策的严格要求增加了PCB企业的运营成本，环保投入不足导

致中小企业难以达标排放而加速出清。未来拥有技术、资金、产能等优势的PCB企业，可以不断丰富业务布局、

向上下游延伸、拓展海外布局；通过扩充产能、收购兼并、产品升级等方式实现规模扩张，PCB行业将步入产业

整合阶段，行业市场集中度将得到提升。

[10
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上市公司速览

深南电路股份有限公司 (002916)

总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%)

崇达技术股份有限公司 (002815)

总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%)

沪士电子股份有限公司 (002463)

总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%)

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 (002938)

总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%)

苏州东山精密制造股份有限公司 (002384)

总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%)

生益电子股份有限公司 (688183)

总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%)

深圳市景旺电子股份有限公司 (603228)

总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%)

广东汕头超声电子股份有限公司 (000823)

总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%)

方正科技集团股份有限公司 (600601)

总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%)

奥士康科技股份有限公司 (002913)

总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%)

- 278,471.61
万元

-16.01 23.05 - 142,696.25
万元

-5.00 28.73

- 186,791.21
万元

-2.57 25.73 - 666,700.72
万元

-5.79 20.91

- 651,160.26
万元

-10.95 14.80 - 74,260.50万
元

-13.69 18.25

- 234,093.26
万元

-1.13 24.44 - 127,028.18
万元

-26.00 18.51

- 68,084.28万
元

-30.51 14.98 - 100,620.66
万元

-4.86 25.95

[8] 1：http://www.cninfo.… 2：http://www.cninfo.… 3：http://www.cninfo.… 4：http://www.cninfo.…

5：http://www.cninfo.… 6：http://www.cninfo.… 7：http://www.cninfo.… 8：http://www.cninfo.…

9：http://www.cninfo.… 10：http://www.cninf… 11：https://www.qcc.… 12：https://www.qcc.…

13：https://www.qcc.… 14：https://www.qcc.… 15：https://www.qcc.… 16：https://www.qcc.…

17：https://www.qcc.… 18：https://www.qcc.… 19：https://www.qcc.… 20：https://www.qcc.…

21：企查查，深南电路股份…

[9] 1：http://www.cninfo.… 2：各企业2022年报

[10] 1：http://www.cninfo.… 2：各企业2022年报

印制电路板（PCB）企业分析[11]

http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900033854&stockCode=002913&announcementId=1216693764&announcementTime=2023-04-29
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900036236&stockCode=002938&announcementId=1216245992&announcementTime=2023-03-29
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011647&stockCode=002384&announcementId=1216496394&announcementTime=2023-04-21
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&orgId=9900029802&stockCode=603228&announcementId=1216476332&announcementTime=2023-04-20
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&orgId=nssc1000615&stockCode=688183&announcementId=1216233346&announcementTime=2023-03-28
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022488&stockCode=002916&announcementId=1216115512&announcementTime=2023-03-15
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900013929&stockCode=002463&announcementId=1216203572&announcementTime=2023-03-24
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023139&stockCode=002815&announcementId=1216441981&announcementTime=2023-04-18
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&orgId=gssh0600601&stockCode=600601&announcementId=1216704492&announcementTime=2023-04-29
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000823&stockCode=000823&announcementId=1216515240&announcementTime=2023-04-22
https://www.qcc.com/cassets/030d557e923d8b497d7f6b3f9a8934a4.html
https://www.qcc.com/cassets/4b0af91d309bcb0c6321224b67dd5aed.html
https://www.qcc.com/cassets/1e16f3bb856b3a11a8b1db20b7065c75.html
https://www.qcc.com/cassets/187ccdeefa487f34c33eeb2b946135ca.html
https://www.qcc.com/cassets/cb3b6cca566a4be2af4b82b01c78ecea.html
https://www.qcc.com/cassets/18cd24b1a5cb1a5b252b922ac232131d.html
https://www.qcc.com/cassets/971e126289c55fdabea556ec1dab4c77.html?ftab=astock&pos=asoverview
https://www.qcc.com/cassets/1875e10fee3ab015848cf8feb7d8c0bf.html
https://www.qcc.com/cassets/a32702907e853f32d846b4f9d71fa1f7.html
https://www.qcc.com/cassets/23139e5b40b4dd69680a727f72a63948.html
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022488&stockCode=002916&announcementId=1216115512&announcementTime=2023-03-15
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022488&stockCode=002916&announcementId=1216115512&announcementTime=2023-03-15
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1 深南电路股份有限公司【002916】

公司信息

企业状态 存续 注册资本 51287.7535万人民币

企业总部 深圳市 行业 计算机、通信和其他电子设备制造业

法人 杨之诚 统一社会信用代码 914403001921957616

企业类型 其他股份有限公司(上市) 成立时间 1984-07-03

品牌名称 深南电路股份有限公司 股票类型 A股

经营范围 一般经营项目是：电镀、鉴证咨询、不动产租赁服务、经营进出口业务、技术研发及信息技… 查看更多

财务数据分析

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023(Q1)

0.84 0.92 0.98 0.95 0.93 0.89 - - -

61.4379 71.5669 69.3021 57.4378 56.3212 59.0575 46.856 40.883 36.56

38.4258 -3.2807 30.6885 23.6694 33.6772 38.4373 10.227 0.358 -16.01

13.2586 -15.2219 69.5585 63.4357 55.6081 76.8048 - - -

66.7891 69.3682 54.5455 49.6305 57.1701 62.7385 64 71 84

0.9225 0.7127 0.9532 1.3935 1.2067 1.28 1.205 1.279 1.393

2.24 2.73 3.82 3.2 3.1398 3.7213 3.679 6.2 1.345

21.6837 20.6497 20.5304 22.401 23.1296 26.5325 13.5 - -

70.2456 61.2605 53.8746 65.1638 72.0794 64.7098 75.146 79.168 74.28

0.5198 0.3907 0.4863 0.9738 0.7152 0.9156 0.757 0.93 0.931

5.0444 3.5715 5.5391 7.1335 8.746 11.8925 10.906 8.741 1.021

15.74 12.15 18.48 25.61 20.38 29.11 23.86 - -

0.91 0.77 1.31 2.13 2.49 3.66 3 3.22 0.4

财务指标

销售现金流/营

业收入

资产负债率(%)

营业总收入同比

增长(%)

归属净利润同比

增长(%)

应收账款周转天

数(天)

流动比率

每股经营现金流

(元)

毛利率(%)

流动负债/总负

债(%)

速动比率

摊薄总资产收益

率(%)

加权净资产收益

率(%)

基本每股收益

(元)
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竞争优势

领先的技术研发实力，先进的工艺技术水平，深南电路通过设置三级研发体系，在总部、事业部和生产厂层面分别下设研

发部、产品研发部和技术部，形成有效配合，不断推动公司技术能力的提升。深南电路已开发出一系列拥有自主知识产权

的专利技术。例如深南电路背板样品最高层数可达120层，批量生产层数可达68层，处于行业较为领先地位。截止2022年

底，深南电路已获授权专利777项，其中发明专利426项，累计申请国际PCT专利90项。先进的清洁环保生产能力，系统

的绿色低碳可持续发展模式，深南电路1999年通过ISO14000环境管理体系认证，2008年成立清洁生产委员会（后调整为

绿色生产管理委员会），制定了《环境保护责任制制度》等环保管理制度。深南电路在生产工艺与设备、资源能源利用、

污染物产生、废物回收利用、环境管理五个维度下的各项指标和要求均达到行业清洁生产一级标准，碳排放强度指标优于

政府指定的目标。2022年，深南电路正式成立碳排放推进管理委员会，进一步加强在绿色低碳可持续发展方面长期、系统

的探索与实践。

2 生益电子股份有限公司【688183】

公司信息

企业状态 开业 注册资本 83182.1175万人民币

企业总部 东莞市 行业 计算机、通信和其他电子设备制造业

法人 邓春华 统一社会信用代码 91441900618113146X

企业类型 其他股份有限公司(上市) 成立时间 1985-08-02

品牌名称 生益电子股份有限公司 股票类型 科创板

5.0935 4.4773 5.9685 7.892 9.1858 11.721 12.3378 11.7204 7.3954

0.9904 0.7977 0.9281 0.9039 0.9521 1.0146 0.885 0.746 0.138

4.5537 4.4013 4.4065 7.5822 7.5822 6.5756 7.4787 12.0678 12.0683

74.5805 79.6407 68.2814 75.0281 73.1351 65.9208 78 84 101

36.38亿 35.19亿 45.99亿 56.87亿 76.02亿 105.24亿 116.00亿 139.92亿 27.85亿

0.5701 0.9026 1.8379 2.3862 4.1657 6.3934 6.4058 10.3163 10.7232

0.91 0.77 1.31 2.13 2.49 3.65 2.98 3.21 0.4

1.91亿 1.62亿 2.74亿 4.48亿 6.97亿 12.33亿 14.30亿 16.40亿 2.06亿

0.75 0.48 1.12 1.82 2.31 3.42 2.71 2.94 0.349

2.24 2.73 3.82 3.2 3.1398 3.7213 3.679 6.2 1.345

净利率(%)

总资产周转率

(次)

每股公积金(元)

存货周转天数

(天)

营业总收入(元)

每股未分配利润

(元)

稀释每股收益

(元)

归属净利润(元)

扣非每股收益

(元)

经营现金流/营

业收入
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经营范围 道路普通货运；研发、生产、加工、销售新型电子元器件（新型机电元件：多层印刷电路板… 查看更多

竞争优势

财务数据分析

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023(Q1)

40.6286 39.2328 54.0949 57.5234 39.27 41.331 39.16

- 20.0007 50.7771 17.3519 0.382 -3.09 -13.687

99.2556 92.1824 90.8151 91.3149 93 103 113

1.1474 1.3676 0.9971 0.6793 1.467 1.221 1.25

0.32 0.48 0.39 1.2598 0.507 0.891 0.259

23.6976 26.0998 29.7618 27.2954 93.08 - -

99.8105 80.582 91.2175 98.3935 82.243 85.126 83.301

0.8034 0.9088 0.7004 0.4287 1.141 0.945 0.966

0.22 0.32 0.66 0.66 0.33 0.38 -

8.0917 10.3816 14.249 12.0884 7.2455 8.8525 -0.5397

0.7972 0.9224 1.0223 0.8731 0.663 0.528 0.109

- - 0.6684 0.6684 2.709 2.709 2.709

73.1782 66.5841 67.8656 73.5174 76 90 96

17.11亿 20.54亿 30.96亿 36.34亿 36.47亿 35.35亿 7.43亿

0.22 0.32 0.66 0.66 0.33 0.38 -

1.38亿 2.13亿 4.41亿 4.39亿 2.64亿 3.13亿 -4008036.13

0.2 0.32 0.66 0.63 0.28 0.33 -0.0088

0.32 0.48 0.39 1.2598 0.507 0.891 0.259

财务指标

资产负债率(%)

营业总收入同比

增长(%)

应收账款周转天

数(天)

流动比率

每股经营现金流

(元)

毛利率(%)

流动负债/总负

债(%)

速动比率

基本每股收益

(元)

净利率(%)

总资产周转率

(次)

每股公积金(元)

存货周转天数

(天)

营业总收入(元)

稀释每股收益

(元)

归属净利润(元)

扣非每股收益

(元)

经营现金流/营

业收入
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掌握多项制造技术，生益电子紧跟国际先进技术的发展趋势，通过不断参与客户产品研发合作、收集和分析下游产品的变

化信息，及时掌握客户产品设计和需求的变化，针对新产品、新技术进行前期研究开发。截止2022年底，生益电子知识产

权申请量达532个，其中发明专利445个，实用新型专利48个，美国发明专利1个，软件著作权14个；知识产权获得量已

达269个，其中发明专利229个。生益电子掌握了大尺寸印制电路制造技术、立体结构PCB制造技术、内置电容技术、微

通孔制造技术、混压技术、微通孔局部绝缘技术、多层PCB图形Z向对准技术、高速信号损耗控制技术、高速高频覆铜板

工艺加工技术、内置导电介质热电一体式PCB制作技术等核心技术等。优秀的品质管理，造就行业领先品牌，生益电子积

极引进和建立多领域的体系管理，已先后通过ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO45001、ISO27001、AS9100、

ISO13485、知识产权等管理体系认证。生益电子经过多年经营与积累，不断优化调整，制定了各类精且细的标准操作流

程，并将各类业务与信息化系统紧密结合，实现生产自动化/智能化、管理IT化，建立了完善的追溯体系，通过全流程数字

化追溯持续降低质量风险，提升客户满意度。

3 崇达技术股份有限公司【002815】

公司信息

企业状态 存续 注册资本 88897.664万人民币

企业总部 深圳市 行业 计算机、通信和其他电子设备制造业

法人 姜雪飞 统一社会信用代码 91440300192337600C

企业类型 股份有限公司(上市) 成立时间 1995-05-04

品牌名称 崇达技术股份有限公司 股票类型 A股

经营范围 一般经营项目是：双面线路板、多层线路板、HDI线路板、特种线路板、柔性线路板的生产… 查看更多

财务数据分析

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023(Q1

0.97 1 0.91 0.95 0.99 0.89 0.83 - - -

44.6176 47.5732 38.0887 48.9218 41.3987 27.6482 43.3903 45.406 42.317 34.142

27.7012 10.4397 27.8706 38.1033 17.8379 1.9518 17.177 37.275 -2.082 -5.005

128.5036 9.9962 24.8838 18.1368 26.282 -6.1582 -16.2399 - - -

63.21 69.8175 70.3029 67.6425 67.3489 71.3408 70.0566 68 78 78

0.9798 0.9034 1.3647 1.4237 1.5325 1.4975 1.8087 1.635 1.677 2.726

3.6 1.26 1.1066 1.7094 1.0778 0.8908 0.5965 1.397 1.335 0.268

37.9271 36.6182 36.8147 32.6056 32.9371 30.6227 26.3949 21.98 - -

财务指标

销售现金流/营

业收入

资产负债率(%)

营业总收入同比

增长(%)

归属净利润同比

增长(%)

应收账款周转天

数(天)

流动比率

每股经营现金流

(元)

毛利率(%)
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竞争优势

加大研发投入，坚持技术创新，不断为企业发展注入新动能。2022年，崇达技术研发费用投入3.0亿元，研发费用同比增

长15.7%。为顺应高技术PCB产品的市场发展趋势，崇达技术完成了Mini LED用电路板技术、电路板信号完整性技术、高

精度阻抗控制技术、多种表面处理印制电路板等多项技术开发工作。2022年第四季度，珠海崇达一厂建成了全球第一条

28*49英寸大拼板生产线，并有效解决了大拼板量产的稳定性、均匀性、报废率、运转复杂等行业工艺难点，大拼板工艺

目前已实现批量生产。全产品线布局且产品结构不断优化升级。崇达技术主要产品类型覆盖高多层板、HDI板、高频高速

板、厚铜板、背板、软硬结合板、埋容板、立体板、铝基板等，广泛应用于通信、服务器、手机、电脑、汽车、工业控

91.3761 85.2178 81.3905 71.1304 65.1173 87.8424 59.2939 62.59 60.228 55.781

0.7493 0.6886 0.6637 1.2007 0.9515 1.0154 1.4428 1.265 1.371 2.399

18.9346 17.0635 13.9623 10.6368 11.3216 10.1745 6.8174 6.764 7.003 1.491

37.5 32.12 27.4805 20.2631 20.99 16.53 11.16 - - -

0.76 0.84 1.01 1.0827 0.6792 0.63 0.5 0.63 0.73 0.1766

17.1944 17.1253 16.7253 14.3072 15.3325 14.1087 10.194 10.2037 11.5037 10.9343

1.1012 0.9964 0.8348 0.7435 0.7384 0.7211 0.6688 0.732 0.646 0.136

- -38.5002 -11.5028 -2.6635 -16.3187 8.0905 -37.946 - - -

0.9429 0.0462 1.7426 1.7426 0.5 1.3881 1.3793 1.3551 1.5185 2.8734

38.3894 38.7931 47.479 48.6434 49.6908 49.9639 53.3681 61 70 65

15.91亿 17.57亿 22.47亿 31.03亿 36.56亿 37.27亿 43.68亿 59.96亿 58.71亿 14.27亿

5.4514 1.6843 2.2142 2.7868 1.7448 1.8717 2.0504 2.4205 2.7525 2.3838

0.76 0.84 1.01 1.0827 0.6792 0.63 0.5 0.63 0.73 0.1766

2.74亿 3.01亿 3.76亿 4.44亿 5.61亿 5.26亿 4.41亿 5.54亿 6.37亿 1.57亿

0.74 0.81 1.0023 1.0599 0.6499 0.59 0.45 0.59 0.73 0.1411

3.6 1.26 1.1066 1.7094 1.0778 0.8908 0.5965 1.397 1.335 0.268

流动负债/总负

债(%)

速动比率

摊薄总资产收益

率(%)

加权净资产收益

率(%)

基本每股收益

(元)

净利率(%)

总资产周转率

(次)

归属净利润滚动

环比增长(%)

每股公积金(元)

存货周转天数

(天)

营业总收入(元)

每股未分配利润

(元)

稀释每股收益

(元)

归属净利润(元)

扣非每股收益

(元)

经营现金流/营

业收入
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法律声明

权利归属：头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形
等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及其它法律保护。

尊重原创：头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹
有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内
容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容
侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并应提供具有
证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，
并依法保留相关数据。

内容使用：未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改
编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包
括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：
support@leadleo.com。

合作维权：头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人
代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、发起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同
维权。

完整性：以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部
分，在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下
载。

制、医疗仪器、安防和航空航天等领域，可满足客户不同类型产品的需求，崇达技术持续推动产品结构持续优化升级，驱

动高端PCB产品扩容，提高产品附加值。

[11] 1：http://www.cninfo.… 2：http://www.cninfo.… 3：http://www.cninfo.… 4：崇达技术2022年报，生…

http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022488&stockCode=002916&announcementId=1216115512&announcementTime=2023-03-15
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&orgId=nssc1000615&stockCode=688183&announcementId=1216233346&announcementTime=2023-03-28
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023139&stockCode=002815&announcementId=1216441981&announcementTime=2023-04-18

